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Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Igs. 36/2023.
Bei Direktvergabe, gilt die gegensténdliche RDA als Entscheid zur Direktvergabe, gemaR Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. 52-0709 Data / Datum 04.05.2026
CIG BB82318ACC CUP
RUP SANDRO SUMMA DEC THOMAS WALLNOFER
Tipo/Typ RDA  Altro - Anderes Impianto/Anlage  |CT
Attivita Produzione Energia - Energieproduktion (UNB) Si O No @
Oggetto: Lenovo Heatsink thermal assembly (52-0709) Nr. Prat.
Betreff:
Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Rabatt Nettobetrag
Descrizione Quantita Prezzo Sconto Importo netto
1 Scheda Madre Lenovo Heatsink thermal assemby STK 1,00 330,0000 330,00
Spesa prevista - Vorgesehene Kosten: 330,00 €

@ prezzo gia trattato - Preis bereits verhandelt
Fornitore - Lieferant: SYSTEMS GMBH

Autodichiarazione/Ersatzerklarung: -

DUVRI o Allegato -

Luogo consegna - Lieferort: ICT
Termine di consegna rich.-Angef. Liefertermin: 21.05.2026
Offerta coll. - verb. Angebot: P001520476 del/vom 04.05.2026

NOTE DEL RUP:




